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이 자료는 기관투자가와 일반투자자들을 대상으로 실시되는 투자미팅에서의 정보제공을 목적으

로 주식회사 메가터치(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인 에 대한 재배

포는 금지됨을 알려드리는 바 입니다. 

본 투자미팅에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 

대한 위반은 관련 증권거래 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 

본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 기업회계기준에 따라 작

성되었습니다. “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래

에 발생할 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표

현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘예정’, 등과 같은 단어를 포함 합니다. 

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하

고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재 되거나 암시된 내용

과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 투자미팅 실시일 현재를 기준으로 작성

된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략

수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 

본 자료의 활용으로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하

지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 

본 문서는 주식의 모집 또는 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분

도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 

Disclaimer
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국내 최고의 기술력을 기반으로 2차전지 · 반도체 테스트 핵심 부품 시장 선도

ABOUT 메가터치
Chapter01. Company Overview

�	배터리 제조사 CAPA 증설

�		AI, IOT 산업 성장에 따른 반도체 지속 성장

�		배터리 PIN 자체 개발,  
설계 및 평가기술 보유  
(시장 선행 기술 확보)

�		도금 라인 자체보유 및 주요기술 확보

�		전주바디 기술 활용 초미세 제품 생산

�		국내 최고 MEMS 기술 보유

�		 국내 주요 배터리 3사내 

확고한 시장 지위 확보

�		 글로벌 선도 반도체 

제조사 공급

2차전지 · 반도체
테스트용 PIN 핵심 기술 보유

글로벌 선도 고객사 
확보

전방 시장 성장 수혜
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시스템 IC 반도체 Wafer Test, 

Final Test 엔지니어링

초 고다층 PCB 및

반도체 검사용 PCB 제조

배터리 및 반도체 테스트 장비 부품 솔루션 기업

01 회사 개요

회사소개 CEO Profile

회사명 주식회사 메가터치

대표이사 윤 재 홍

설립일 2010년 09월 09일

주요제품
Battery Pin / Clip

Semiconductor Probe Pin
ICT Pin

임직원수 212명(2023년 9월 기준)

소재지 충남 천안시 서북구 3공단2로 42

홈페이지 http://www.megatouch.co.kr

반도체 / 디스플레이 

검사장비 제조

 반도체 검사 장비 및 장치 / 

OLED 검사장비 제조

주요 관계사 현황

OLED/LED Driver IC 설계/

Smart Sensor Network

윤재홍 대표이사 

 � (現) 메가터치 대표이사

 � 파인칩스 부사장

 � ASP 반도체  부사장

 � 삼성전자 반도체 Test 그룹장

Chapter01. Company Overview
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설립이후 핵심 기술 내재화 및 제품 개발, 고객 다변화

02 성장 연혁

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(단위: 억 원)

[설립기]

2차전지 / 반도체 테스트용 PIN 개발

매출액 추이

2010 ㈜타이스일렉 설립 (자본금 3 억원)

 삼성 SDI 공급업체 선정

 ㈜타이스전자 흡수합병

2011  2차전지 PIN 관련 특허 획득  
(Forcing Current Type)

 ISO9001 인증 획득

2012 반도체 PIN 관련 특허 획득

 외경 150um 반도체 PIN 개발

 2차 전지용 커넥터 관련 특허 취득

[성장기]

제품 기술 고도화, 공정 수율 확보

2014 SK하이닉스 공급업체 선정

 현대자동차 하네스 PIN 공급업체 선정

2016 ㈜메가터치 로 사명 변경

2017 500 만불 수출의 탑 수상

 한화 품질인증 업체 자격 획득  
 (군수용 도금/열처리 분야)

2018 300 만불 해외 투자유치

2020 1,000 만불 수출의 탑 수상

2021 중소벤처기업부 장관 표창

 외부기관 투자유치

2023 배터리 사업부문 단일 최대 수주 
 (HANGKE, USD 11,920,200.00)

 미국 기업 Formfactor 의 공급업체로 선정

[도약기]

2차전지 고객사 성장 수혜

Chapter01. Company Overview
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2차전지 및 반도체 테스트 장비에 적용 되는 PIN 생산

03 사업 영역

MEMS 가공

반도체 테스트 PIN

배터리 활성화 공정 및 검사 장비에 적용되는 

검사용 PIN

그룹사 MEMS Product 

(세라믹 기판, MEMS 소자)  

생산

Wafer Test와 Final Test등 테스트 공정에 필요한 

Test Probe PIN, 인터포저 등

66%

10%

24%

C
lip
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P
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e

Chapter01. Company Overview

*MEMS : 초소형 정밀기계, Micro-Electro-Mechanical System

*2023년 반기 기준

배터리 테스트 PIN 
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제품 경쟁력을 기반으로 글로벌 2차전지 · 반도체 선도 고객사 공급

04 주요 고객사

배터리 활성화공정 테스트 장비 기업

국
내

해
외

반도체 후공정 테스트 장비 기업

End-UserEnd-User

배터리 사업부문 반도체 사업부문

Chapter01. Company Overview
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1H

1H

배터리 사업부문 중심 매출 고성장에 따른 큰폭의 이익 성장

05 경영 성과

매출액 추이 영업이익(률) 및 순이익

(단위: 억 원) (단위: 억 원)

2020 20202021 20212022 20222023 2023

배터리

반도체

MEMS 가공 등

영업이익

당기순이익

394

315

490

218

5.3% 6.3%

16.5%

Chapter01. Company Overview

144

52

22

221

218

51

182

155

57

83

183

47

66

81

34

25

1617
32



INVESTOR RELATIONS 2023

01. 글로벌 2차전지 시장 고성장

02. 배터리 PIN 적용 공정

03. 배터리 테스트 PIN 주요 제품

04. 국내 최고의 사업화 경쟁력 보유

05. 주요 고객사내(End-User) 확고한 시장지위

06. 글로벌 배터리 CAPA 증설 및 수주 확대

배터리 PIN 사업부문

02
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글로벌 전기차 시장 성장에 따른 2차전지 CAPA는 지속적으로 증가 전망

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

01 글로벌 2차전지 시장 고성장

글로벌 EV 배터리 시장 

(단위: Gwh)

21 22 23F 24F 25F 26F 27F 28F 29F 30F

*자료: 대신증권 리서치, 2023.07

CAGR 30.8
%

충방전 테스트 부품으로 

활성화 공정 장비 시장 성장 수혜

당사 주요 시장

(약 47조원)

2023~2026
글로벌 배터리 셀 

CAPA 증가량

943 Gwh

활성화
공정 시장
약 14조원

(30%)

544

213

212

중국

유럽

미국

기타

90

3,614

3,022

2,506

2,034

1,665

1,323

1,020

722
518

321
1,122

1,169

1,188

992

939

969

881

720

791

783

539

609

715

429

431

631

283

331

418

158
118

118

298
150

40
65
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충전과 방전 전기 에너지 특성 부여하는 활성화 공정 장비 적용

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

02 배터리 PIN 적용 공정

*자료: LG에너지솔루션

배터리 제작 공정 전극 공정 조립 공정 팩, 모듈 공정 완성활성화 공정

01 02 0403

활성화 공정 충/방전 공정 테스트 및 품질검사용 

IN배터리 충·방전하기

당사 적용 공정

충/방전 공정 테스트 및 

품질검사용 PIN
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모든 배터리 타입에 적용 될 수 있는 검사 장비의 검사용 PIN

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

03 배터리 테스트 PIN 주요 제품

Battery Clip/Gripper Battery Pin

폴리머 배터리 검사 공정에 사용 원형 및 각형 배터리 검사 공정에 사용

중
대

형
 배

터
리

 T
Y

P
E

중
대

형
 배

터
리

 T
Y

P
E

소
형

 배
터

리
 T

Y
P

E
소

형
 배

터
리

 T
Y

P
E

[ 8A ]

[ 43A ] [ 100A ]

[ 10A ]

[ 50A ] [ 200A ]

[ 15A ]

[ 130A ] [ 500A ]

[ 20A ]
[ 6A ] [ 6A ] [ 50A ] [ 50A ]

[ 160A ] [ 1500A ]

주요 Type별 

배터리 테스트에

모두 적용 가능

폴리머 
배터리

원형 
배터리

각형 
배터리
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제품의 설계개발 기술부터 자체 평가 장비 운용을 통한 다양한 제품 개발

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

04 국내 최고의 사업화 경쟁력 보유

집약된 데이터를 기반한 기술로 배터리 Pin 시장 선도기업으로 경쟁력 보유

설계개발 기술

1865, 2170, 4680 원형 배터리 

및 각형 배터리 충방전 

PROBE PIN 설계 및 개발 기술

휴대용 폴리머 전지

(웨어러블포함)부터 

자동차용 폴리머형 배터리

검증 및 활성화 공정 사용

원형 및 각형 배터리 PIN

리튬이온 폴리머 배터리 GRIPPER

자체 평가장비 개발 및 운영

배터리의 형상과 타입에 따라 

평가 장비를 

자체적으로 개발 및 운영

생산 제품의 대한 품질 검증 

및

최적화된 제품 개발

제품특허

배터리 충방전 제품에 대한 

15건

제품특허

24건

디자인특허
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100%
100%

100%

주요 배터리 제조사와 함께 제품 개발을 통한 시장 선점 (23년기준)

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

05 주요 고객사내(End-User) 확고한 시장지위

6A 소형 폴리머 배터리 CLIP

2170원형 배터리 충방전 PIN

90A 각형 리튬이온 배터리 PIN

10A 소형 폴리머 배터리 CLIP

COIN 리튬이온 BATTERY PIN

43A 폴리머 배터리 충방전 
GRIPPER

2170 원형 배터리 충방전 PIN

1865_2170 원형 배터리 충방전 
PIN

2170 원형 배터리 충방전 PIN

4680 원형 배터리 충방전 PIN
(주 고객사 테슬라)

50A / 80A /100A /160A 폴리머 
배터리 충방전 GRIPPER

150A 각형 배터리 충방전 Pin 

주요 적용 브랜드
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각 고객사의 배터리 CAPA 증설에 따른 신규라인 적용

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

06 글로벌 배터리 CAPA 증설 및 수주 확대(1)

각형 120A

스웨덴

원형 2170 배터리

독일

각형 배터리

폴리머 50A

노르웨이

A사

국내 배터리 제조사내 당사 수주 타깃 해외 로컬 배터리 제조사 공급 현황

원형 2170, 4680 배터리

SECI

일본 파나소닉

(단위: Gwh)

2022 2023 … 2025F

[국내 배터리 제조사 CAPA 전망]

*자료: 삼성증권 리포트(2023.03)

CAGR

37.4%

지역 TYPE/용량 생산 모델

말련 2170 원형 스텔란티스

미국 애리조나 각형 스텔란티스

헝가리 각형 BMW

미국 켄터키1,2 폴리머 블루오벌

미국 조지아 폴리머 현대자동차

서산 폴리머 현대자동차

오창1공장 2170 원형 테슬라

오창2공장 4680 원형 테슬라

미국 4680 원형 테슬라

고객사

삼성SDI

SK on

LGES

914

484
344
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23년 부터 국내 배터리 제조사 중심 본격 수주 증가 및 매출 반영

Chapter02. 배터리 PIN 사업부문

06 글로벌 배터리 CAPA 증설 및 수주 확대(2)

배터리 사업부문 중장기 수주 및 매출 전망

(단위: 억 원)

2026F2025F2024F2023F2022

*자료: 자체사업계획서

매출액

100

200

300

400

500

수주금액

국
내

 배
터

리
 3

사
해

외

미국

신규 고객사

유럽

기
타

CAGR 28.2%
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글로벌 반도체 시장은 미세화 기술 혁신과 함께 안정적 성장

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

01 글로벌 반도체 시장 꾸준한 성장

글로벌 반도체 시장 글로벌 반도체 테스트 소켓 시장

글로벌 반도체 테스트용 PIN 시장

(단위: Bil USD) (단위: 억 원)

(단위: 억 원)

*자료: Gartner, 2022 *자료: TestConx, Yole Deveiopment, March 2023

[글로벌 3사 미세공정 Timeline]

2021

2022 2023 2024 2025

2022

2022 2023F 2024F 2025F

메모리 비메모리

594 601 562
654

727

20,176

10,088 10,744 11,442 12,186 12,978 13,821

21,487
22,884

24,371
25,955

27,642

2022 2023F

2023F

2024F

2024F

2025F

2025F

2026F

2026F

2027F

2027F

2H 2H 2H1H

5나노+

4나노

10나노

3나노

3나노

3나노+

3나노 2세대

2나노

2나노

2나노

1.8나노7나노

(Finflex)

(GAA)

(Finflex)

(GAA)

(GAA)

(GAA)

1H 1H 1H

CAGR

6.5%

CAGR

6.5%

510
477

441452429
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반도체 후공정의 웨이퍼 및 패키지 테스트 설비 부품 (Contactor)

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

02 반도체 테스트 PIN 적용 공정

반도체 적용 공정
웨이퍼 제조

[ 테스터 장비 헤드 ]

노광 공정 식각 공정 박막 증착 금속배선 웨이퍼 테스트 패키지 테스트패키지 공정

전공정 후공정

웨이퍼 테스트 패키지 테스트

Wafer Chuck

Test Head

프루브 카드의 부품 인터포저(Interposer) 반도체 패키지의 최종적인 불량유무를 검사할때 사용되는 테스트 소켓과 조립하는 부품

Probe Card 구조

STIFFENER

Main PCB

MEMS Probe

Interposer

Space
Transformer

Socket

Socket guide

IC Device

[ Interposer ] [ 검사용 Pin ]

[ Probe Card ]

[ 테스트 Interface Board ] 

[ Test Soket ] 
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Probe Card의 인터포저 및 테스트 소켓의 검사용 PIN

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

03 반도체 테스트 PIN 주요 제품

High Frequency Pin

Kelvin Pin

Fine Pitch Pin

STAR Pin

High Frequency 검사용 Short Length 핀

2핀 접점 또는 1핀 접점의 

High Current 반도체 등의 테스트에 적용

전주바디 기술을 활용한

0.3mm pitch 이하의 Package 검사용 핀

금형 기술을 이용한 Low Cost  핀

P0
.7

㎜

P0
.8

㎜

P0
.6

5㎜

P0
.5

㎜

P0
.4

㎜

P0
.3

㎜

P0
.6

㎜

P0
.5

㎜

P0
.4

㎜

P0
.3

㎜

P0
.3

㎜

P0
.2

5㎜

P0
.2

㎜

P0
.15

㎜

P0
.13

㎜

[ Interposer ] [ ICT Pin ]
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핵심 도금기술 자체 확보 및 전주바디 제품 생산

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

04 핵심 도금기술 확보

핵심 공정 기술

도금 핵심기술 

자체 확보

정밀가공 커팅 조립도금
반도체 공정 미세화에 맞춘 
0.1mm 이하 정밀 가공 가능

전주바디 기술
(Electroformed body)

외경 0.3mm이하의 미세공정 
제품 제조 시 사용

Glossy cutting 기술
Body Cutting 양산 기술

Fine Pitch 조립 기술
자동화 조립 기술

전주바디 기술
이원합금도금기술

제작 단가 및 납기 경쟁력 차별화 우위

(타사의 경우 일본에서 도금된 전주바디 제품 구매 사용) 

납기 단축 용이

Raw Material

다양한 

두께 및 스펙 도금

Au도금 위 

Ni도금
Au도금
(내부 Au층)

원자재 산화 등

품질 저하 방지

Ni 도금 위

Au도금
(외부 Au층)

특수 도금 가능

도금자재에서

원자재 분리
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반도체 미세화에 따른 테스트 PIN 사용량 확대

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

05 테스트 PIN 수요 증가 수혜

테스트 PIN 사용량 증가 테스트 PIN 전문 생산 기업 중요도 확대

반도체 미세화
테스트 소켓 수요 증가

선폭 미세화를 통한 집적도 향상

반도체 패키징 공정의

칩과 기판을 연결하는

솔더볼 개수 증가

테스트 PIN은 솔더볼 

개수와 연동
Logic 반도체 테스트 소켓

1 개당 10,000 개 이상 사용

테스트 PIN 수요 증가

기술 및 CAPA 한계로 테스트 PIN 외부 조달 확대

테스트 소켓업체의

테스트 전소켓 업체와

마케팅 확대

테스트 소켓업체와 

제한적 마케팅

테스트 PIN 전문 생산 테스트 소켓 및 PIN 동시 생산

타사
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미세 Pattern 

Photolithography 

기술

MEMS

박막기술

도금 및 

CMP 기술

프로브 및 핀

설계기술

스택 업

기술

자체보유 MEMS기술 기반 차세대 테스트용 PIN 개발

Chapter03. 반도체 테스트 PIN 사업부문

06 MEMS 기술 기반 제품 포트폴리오 다각화

WLCSP분야 High Speed 반도체 분야
Wafer Level Chip Scale Package

Wafer 를 다층으로 패키징 할때 적층 전 Wafer 단계에서의 Test 가 요구되며, 

이를 위해 0.3mm pitch 이하의 fine pitch 대응 검사를 할 수 있는 Pin 제작시 

MEMS 기술을 이용한 소형 Pin 제작이 용이

HBM, 모바일 AP등 High Frequency 반도체 검사를 위한 Short Length Pin 개발에 

MEMS 기술 적용

Solder

Si Die

P1

MEMS

Fine pitch High Speed pin



INVESTOR RELATIONS 2023

01. 매출 성장 전략
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반도체 시장 확대 및 2차전지 시장과 함께 매출 고성장 및 
배터리 PIN 사업부문 매출 비중 확대에 따른 이익 성장률 확대

Chapter04. Growth Strategy

01 매출 성장 전략

매출 전망

(단위: 억 원)

2020 202320222021 2025F

490

394

315

매출 성장↑

이익 성장↑↑

배
터

리
 테

스
트

 P
IN

반
도

체
 테

스
트

 P
IN

�		배터리 생산라인 내재화를 통한 생산CAPA 확대

�		초기 시장에서의 국내 배터리 3사내 확고한 시장 지위 

→ 글로벌 라인 증설물량 대응에 따른 매출 고성장 

�		해외 로컬 배터리 제조사 적용 개발 제품 양산 전환

�		반도체 미세화에 따른 소형화 기술 초격차 지속

�		차세대 패키지 WLCSP 및 차량용 반도체 테스트 제품 

공급 확대

�		중화권 프로브 및 테스트 소켓 기업과 동반 성장

�		글로벌 메가 시장인 미국 고객사 확대 

(FormFactor사 거래 시작)
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공모자금 활용 CAPA 증설로 2차전지 · 반도체 시장 수요 대응

Chapter04. Growth Strategy

02 CAPA 증설

배터리 PIN 생산 월 CAPA 반도체 PIN 생산 월 CAPA

180억원

113억원

67억원

합계

연구개발 및 운영자금

시설 및 장비

P	CNC 장비

P	측정, 분석 장비

P	베트남 공장 설비

공
모

자
금

 투
자

 계
획

 (2
02

3~
20

25
)

(단위: 만 개) (단위: 만 개)

2025F 2025F2023F 2023F2024F 2024F2022 2022

Clip

중형 베트남

일반 및 소형 국내

1,000

60

70

1,000

60

70

800

50

60

710

40
40

790

910

1,130 1,130

520

320

200

520

320

200
410

310

100

210

210
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그룹사와 기술 R&D 및 고객 네트워크 시너지를 통한 시장 선도

Chapter04. Growth Strategy

03 그룹사 시너지를 통한 경쟁 우위 지속

Semiconductor / OLED

Total Test Solution

High Performance 

& Fine Pitch

PCB Manufacturer

Semiconductor Package 

Manufacturing

Display Test Equipment

Driver IC specialist for 

AM/PMOLED, LED, LCD 

Smart Sensor Network 

Semiconductor 

Test House

Technology & Science Enabler Group

기술 R&D 고객 네트워크 글로벌 진출
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Chapter05. Appendix

01 IPO PLAN

공모개요

공모일정

공모 후 주주 구성

공모주식수 5,200,000주

액면가 500원

공모희망가액 3,500원 ~ 4,000원

총공모금액 182억원 ~ 208억원

상장주식수(예정) 20,771,000주

기준시가총액(예정) 727억원 ~ 831억원

상장주선인 NH투자증권(주)

수요예측일 2023.10.20 ~ 2023.10.26

청약예정일 2023.10.31 ~ 2023.11.01

납입일 2023.11.03

상장예정일 2023.11.10

*최대주주((주)티에스이) 2,356,950주 콜옵션 행사 후 기준

주주명 주식수(주) 비중(%) 보호예수

유통제한
물량

최대주주 등 11,828,700 56.95 2년

전문투자자 314,260 1.52 1개월

상장주선인 의무인수 156,000 0.75 3개월

합계 12,298,960 59.22

유통가능
물량

공모주주 5,200,000 25.03 -

기존주주 3,272,040 15.75 -

합계 8,472,040 40.78

20,771,000
상장 예정 주식수

최대주주 등

상장주선인

전문투자자

56.95%

0.75%

1.52%

공모주주

기존주주

25.03%

15.75%



32INVESTOR RELATIONS 2023

Chapter05. Appendix

02 요약재무제표

요약재무상태표 포괄손익계산서

단위: 백만 원단위: 백만 원

구분  2021 2022 2023.1H

유동자산 19,371 23,087 24,269

비유동자산 14,316 18,859 24,563

자산총계 33,687 41,946 48,832

유동부채 12,807 16,783 21,562

비유동부채 2,667 374 2,132

부채총계 15,474 17,158 23,694

자본금 7,707 7,707 7,707

자본잉여금 5,689 5,689 5,689

이익잉여금 4,815 11,391 11,741

자본총계 18,213 24,788 25,138

구분 2021 2022 2023.1H

매출액 39,450 49,044 21,826

매출원가 33,957 37,724 19,960

매출총이익 5,493 11,320 1,866

판매비와관리비 3,015 3,225 1,651

영업이익 2,478 8,095 215

영업외 수익 1,220 2,042 795

영업외 비용 412 1,997 568

법인세비용차감전순이익 3,286 8,140 442

당기순이익 3,427 6,575 349



충남 천안시 서북구 3공단2로 42    

Tel. 041-412-7100  Fax. 041-412-7199


